Anexanr. 7

la Documentatia standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1773053280781
din“_ 09 " martie 2026

CERERE DE PARTICIPARE

Catre L.S. ,,Aeroportul International Chisindu”
(denumirea autoritdatii contractante §i adresa completa)

Stimati domni,
Ca urmare a anuntului/invitatiei de participare/de preselectie aparut in Buletinul achizitiilor

publice si/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. nr. ocds-b3wdp1-MD-1773053280781

din 09.03.2026 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de
achizitie LABORATOR ELECTROTEHNIC MOBIL PE SASIU PENTRU INCERCAREA
RIGIDITATII DIELECTRICE SI LOCALIZAREA LOCURILOR DE DEFECT IN LEC PINA
LA 10kV (denumirea contractului de achizitie publicd), noi Habsev Grup SRL
(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunostintd de conditiile si de cerintele
expuse in documentatia de atribuire si exprimam prin prezenta interesul de a participa, in

calitate de ofertant/candidat, neavind obiectii la documentatia de atribuire.

Data completarii: 09.04.2026
Cu stima,

Ofertant/candidat
HABSEV GRUP SRL

Digitally signed by Habed Gheorghe
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MOLDOVA EUROPEANA (semndtura autorizata)
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